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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  базовых  знаний  в  области1.
технологии электронной компонентной базы,  позволяющего выпускнику обладать  предметно-
специализированными компетенциями.

1.2. Задачи дисциплины

Данная учебная дисциплина имеет перед собой задачу показать физическую сущность1.
используемых в микро- и наноэлектронике технологических процессов и привить обучающемуся
комплексный  научный  подход  к  выбору  методов  и  процессов  формирования  электронной
компонентной базы.

Результатом обучения должно быть приобретение компетенций по основным, базовым2.
процессам технологии для применения их в научных исследованиях, разработке и производстве
изделий микро- и наноэлектроники.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.02.07.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПК-4. Способен
выполнять работы по
технологической
подготовке
производства
материалов и изделий
электронной техники

ПК-4.1. Знает технологические основы производства материалов и
изделий электронной техники

ПК-4.2. Умеет выполнять отдельные технологические операции по
производству материалов и изделий электронной техники

ПК-4.3. Владеет навыками построения технологических маршрутов
изготовления материалов и изделий электронной техники

ПК-5. Способен
организовывать
метрологическое
обеспечение
производства
материалов и изделий
электронной техники

ПК-5.1. Знает основные стандарты по метрологическому обеспечению
изделий электронной техники

ПК-5.2. Умеет проводить измерения в соответствии со стандартами

ПК-5.3. Владеет навыками работы на стандартном измерительном
оборудовании
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ПК-7. Способен к
применению
современных
технологических
процессов и
технологического
оборудования на
этапах разработки и
производства изделий
микроэлектроники и
твердотельной
электроники

ПК-7.1. Знает основное технологическое оборудование для производства
изделий электронной техники

ПК-7.2. Умеет обосновывать выбор технологического процесса и
оборудования для его реализации

ПК-7.3. Владеет навыками практической работы на технологическом
оборудовании

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
5 семестр

1 Введение, цели и задачи дисциплины
2 Производственная чистота, гигиена и безопасность
3 Литографические процессы в технологии электронных средств
4 Технология плазменных процессов
5 Технология формирования тонкопленочных покрытий методом термического испарения в
вакууме
6 Ионно-плазменные методы получения тонких пленок
7 Технология формирования тонкопленочных ИМС
8 Технологические процессы изготовления тонкопленочных ИМС
9 Технология сборочных процессов


